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BRCL3130MC 产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。BRCL3130MC 包

括了先进的功率MOSFET，高精度的电压检测电路和延时电路。 

BRCL3130MC具有非常小的 SOT23-3 的封装，这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充

电电池组应用。BRCL3130MC具有过充，过放，过流，短路等所有的电池所需要保护功能，并且工作时

功耗非常低。该芯片不仅仅为手机而设计，也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电

的各种信息产品的应用场合。 

The BRCL3130MC series product is a high integration solution for lithium-lion/polymer battery 
protection.BRCL3130MC contains advanced power MOSFET, high-
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参数/Parameter 符号/Symbol  数值/Value  单位/Unit 

VDD input pin voltage VIN -0.3 to +6.0 V 

VM input pin voltage VVM -6.0 to +10 V 

Power Dissipation PD 400 mW 

Maximum Junction Temperature TJ 125 ℃ 

Lead Temperature TL 300 ℃ 

Operating Junction Temperature Topr -40 to +85 ℃ 
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功能框图  /  Functionl Block Diagram  

 

 

功能描述  /  Functional Description 

 

BRCL3130MC监控电池的电压和电流，并通过断开充电器或负载，保护单节可充电锂电池不会因为过充

电压，过放电压，过充电流，过放电流以及短路等情况而损坏。系统外围电路简单。MOSFET已内置，

等效电阻典型值为50mΩ。 

The BRCL3130MC monitors the voltage and current of a battery and protects it from being damaged 
due to overcharge voltage, overdischarge voltage, overdischarge current, and short circuit conditions 
by discon=《䉔‱〷〵
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过充电情况  /  Overcharge Condition 

 

在正常条件下的充电过程中，当电池电压高于过充检测电压（VCU）,并持续时间达到过充电压检测延迟

时间（TCU）或更长，BRCL3130MC将关断FET以停止充电。这种情况称为过充电压情况。 

以下两种情况下，过充电压情况将被释放： 

（1）当电池电压低于过充解除电压（VCL），BRCL3130MC打开输出管，回到正常工作模式。 

（2）当连接一个负载进行放电，BRCL3130MC打开输出管，回到正常工作模式。解除机制如下：接上

负载后放电电流立刻流过输出管的内部寄生二极管，VM电压升到0.7V（即二极管的正向压降），

BRCL3130MC检测到这个电压后，将过充电压阈值切换到 VCU，接下来，当电池电压低于过充检测电

压（VCU），BRCL3130MC立刻恢复到正常工作模式，但是如果电池电压高于过充检测电压（VCU），即

使负载是接着的，芯片也不会恢复到正常工作模式，必须要等到电池电压低于过充检测电压（VCU）。另

外，在接上负载放电时，如果VM电压等于或低于过电流1检测电压，芯片不会恢复到正常工作模式。 

注：当电池被充电到超过过充检测电压（VCU
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过放电压情况  /  Overdischarge Condition  

 

在正常放电过程中，当电池电压降到过放检测电压（VDL）以下,并且持续时间达到过放电电压检测延时

时间（TDL）或更长，BRCL3130MC将切断电池和负载的连接，停止放电。这种情况被称为过放电压情



BRCL3130MC 
Rev. F Apr.-2021                                                     



BRCL3130MC 
Rev. F Apr.-2021                                                     DATA SHEET 

http://www.fsbrec.com            



BRCL3130MC 
Rev. F Apr.-2021                                                     DATA SHEET 

http://www.fsbrec.com                 9 / 12                    

 

时序图 / Timing Chart 

 

充电器检测/Charger Detection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

异常充电电流检测/Abnormal Charge Detection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: (1) Normal condition (2) Overcharge voltage condition (3) Overdischarge voltage condition (4) 

Overcurrent condition 
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～180℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec. 

3、焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.    3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 

 

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 

 

温度：260±5℃  时间：10±1 sec.    Temp.:260±5℃  Time:10±1 sec 

 

包装规格  /  Packaging SPEC. 

卷盘包装  /  REEL 
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